PRIME B850M-A WIFI

EAN 4711636051125
Produkt Nummer 90OMB1LNO-MOEAYO

o Bereit flr Advanced Al PC: Entwickelt fir die Zukunft
des KI-Computings, mit der nétigen Leistung und
Konnektivitét fur anspruchsvolle KI-Anwendungen

o AMD AM5-Sockel: Bereit flir AMD Sockel AM5 fir AMD
Ryzen™ 9000 & 8000 & 7000 Series Desktop
Prozessoren

e Verbesserte Stromversorgungsldsung: 6-Lagen PCB,
legierte Drosseln und langlebige Kondensatoren fiir
eine stabile Stromversorgung

e Ultraschnelle Konnektivitat: Wi-Fi 6E, PCle 5.0 x16-
Steckplatz, PCle 5.0 M.2-Steckplatz, Realtek 2.5Gb
Ethernet, hintere USB 10Gbps Type-A-Anschlisse,
vordere USB 5Gbps Type-C® Unterstiitzung

¢ Umfassende Kihlung: VRM- und M.2-Kiihlkérper, PCH-
Kuhlkdrper, Hybridllifter-Header und Fan Xpert 2+

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen européischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001.
Alle ASUS Produkte entsprechen der europaischen Norm fiir elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle
Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften konnen ohne besonderen Hinweis geéndert werden. Optische Abweichungen der
Bilder mdglich.



Technische Daten PRIME B850M-A WIFI

Prozessor CPU Ventilatorstecker: Ja
Prozessorhersteller: AMD Anzahl der CPU-Lufteranschlusse: 1
Prozessorsockel: Sockel AMS Zahl der Chassisventilatorstecker: 3
Kompatible Prozessoren: AMD Ryzen 7000 Series, AMD Chassis Intrusion Stecker: Ja

Ry;en 8000 Series, AMD Ryzen 9000 EPS Stromstecker (8-pin): Ja
Series
Zahl der COM Stecker: 1
Unterstutzte Arbeitsspeicher: DDR5-SDRAM 12-V-Stromanschluss: Ja
Anzahl der Speichersteckplatze: 4 ]
E/A-Anschlisse auf der Riickseite
RAM-Speicher maximal: 256 GB
- - Anzahl USB 2.0 Anschliisse: 4
Arbeitsspeicher Typ: DIMM
K o K K USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl 2
Speicherkanale: Zweikanalig der Anschliisse vom Typ A:
ECC-Kompatibilitat: ECC & Nicht-ECC USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl 0
Unterstutzte Speichertaktrate 8000 MHz der Anschlisse vom Typ C:
(max.): USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl 2
Unbuffered Speicher: Ja der Anschldsse vom Typ A:
USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl 0
] der Anschliisse vom Typ C:
Gewicht und Abmessungen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlisse 1
Breite: 244 mm (RJ-45):
Tiefe: 244 mm Anzahl VGA (D-Sub) Anschlisse: 0
Héhe: 50 mm Anzahl HDMI-Anschlisse: 1
Anzahl DVI-D-Anschlisse: 0

Netzwerk Anzahl DisplayPort Anschlisse: 2
WLAN: Ja Line-in: Ja
Ethernet/LAN: Ja WiFi-AP-Antennenbuchse: 2

Ethernet Schnittstellen Typ:

2.5 Gigabit Ethernet, Schnelles
Ethernet, Gigabit Ethernet

Top WLAN-Standard:

Wi-Fi 6E (802.11ax)

Bluetooth:

Ja

Bluetooth-Version:

53

Interne E/A-Anschlisse

Anzahl USB 2.0 Schnittstellen: 2
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 2
Anschlisse:

USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) 0
Anschlisse:

SATA III Anschlisse: 4
S/PDIF aus Stecker: Ja
Front Panel Audiostecker: Ja
ATX Stromstecker (24-pol.): Ja

Speicher-Controller

Unterstutzte Speicherlaufwerk- M.2, SATA III
Schnittstellen:

Unterstutzte Speicherlaufwerke: HDD & SSD
Maximale unterstitzte Anzahl der 4

HDD:

Anzahl der unterstitzten 7
Speicherlaufwerke:

RAID-Unterstiitzung: Ja

RAID Level: 0,1,5, 10

Verpackungsbreite: 275 mm
Verpackungstiefe: 275 mm
Verpackungshdhe: 67,5 mm

Alle ASUS Produkte werden von der ASUSTeK Computer Inc. hergestellt und entsprechen européischen Standards, der Richtlinie ISO 9001 sowie in Bezug auf die Umwelt Richtlinie ISO 14001.
Alle ASUS Produkte entsprechen der europaischen Norm fiir elektrische Sicherheit CEI EN 60950. ASUSTeK Computer Inc. entspricht zudem dem Sicher- heitsstandard OHSAS 18001. Alle
Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Urheber. Produktbilder und Produkteigenschaften konnen ohne besonderen Hinweis geéndert werden. Optische Abweichungen der

Bilder mdglich.



[x]

Paketgewicht: 1,52 kg Gewicht: | 9309 Bet

Lieferumfang

Parallele Verarbeitungstechnologie: | Nicht unterstitzt

Antenne enthalten: Ja

PCI Express x16-Steckplatze (Gen 1 Komponente fiir: PC
AX): Motherboardformfaktor: micro ATX
Motherboard Chipsatz Familie: AMD
Motherboard Chipsatz: AMD B850
BIOS-Typ: UEFLAMI Audio Kandle: 7.1 Kanale
BIOS-SpeichergroBe: 256 Mbit Produktfarbe: Mehrfarbig

Unterstitzt Windows-
Sonstige Funktionen
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